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TILE 1 G1 • PITCH 33

SECANTE | TILE | PCB LUMINEUX

200
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DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 1 200x200 LED 700 mA 635 Lm 6,72 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 1 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 2 G1 • PITCH 33

64,5
20

0

20

20

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 2 200x66,4 LED 700 mA 210 Lm 2,24 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 2 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 3 G1 • PITCH 33

SECANTE | TILE | PCB LUMINEUX

133,2
20

0
20

20

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 3 200x133,2 LED 700 mA 420 Lm 4,48 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 3 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 4 G1 TWINABLE WHITE • PITCH 15

9
4

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 4 94X94 LED 2X350 mA 360 Lm 2X3,5 W/PCB 2700°,4000°

Dimension en mm
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TILE 4 3 85 20 X X • • • • • (b) • X X

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request

94
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TILE 5 G1 • PITCH 25

SECANTE | TILE | PCB LUMINEUX

150
15

0

25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 5 150x150 LED 700 mA 815 Lm 6,72 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 5 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 6 G1 • PITCH 25
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HOLE : 3,5

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 6 200x200 LED 700 mA 1450 Lm 19,6 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm

C
la

ss
e

 
C

la
ss

 

IR
C

 
C

R
I 

IP
 

IP
 

IK
 

IK
 

R
-9

 /
 H

au
te

 p
ré

ci
si

o
n

 c
h

ro
m

at
iq

u
e

R
-9

 /
 H

ig
h

 c
h

ro
m

at
ic

 p
re

ci
si

o
n

 

M
o

d
u

le
 L

E
D

 h
au

te
 e

ffi
ca

ci
té

H
I-

ef
fi

ca
cy

 L
E

D
 m

o
d

u
le

É
co

n
o

m
ie

 d
’é

n
e

rg
ie

Ec
o

 e
n

er
g

y 
sa

vi
n

g

D
al

i o
u

 1
/1

0
V

 -
 D

M
X

 (
a)

D
al

i o
r 

1/
10

V
 -

 D
M

X

L
u

m
in

ai
re

 f
ro

id
C

o
ld

 lu
m

in
ai

re

A
u

to
 d

is
si

p
at

e
u

r
A

u
to

 h
ea

ts
in

k

IE
S

 /
 L

D
T

 
IE

S
 /

  L
D

T
 

C
o

n
fo

rm
it

é
 C

E
C

E
 c

o
nf

o
rm

it
y

C
o

n
fo

rm
it

é
 U

R
U

R
 c

o
nf

o
rm

it
y

C
o

n
fo

rm
it

é
 C

Q
C

C
Q

C
 c

o
nf

o
rm

it
y

TILE 6 3 85 20 X X • • • • • (b) • X X

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 7 G1 • PITCH 25

SECANTE | TILE | PCB LUMINEUX

125

20
0

25

V- V+
V-V+

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 7 200x125 LED 700 mA 910 Lm 12,2 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm

10
0

5
0

15

7525

25

25

HOLE : 3,5

C
la

ss
e

 
C

la
ss

 

IR
C

 
C

R
I 

IP
 

IP
 

IK
 

IK
 

R
-9

 /
 H

au
te

 p
ré

ci
si

o
n

 c
h

ro
m

at
iq

u
e

R
-9

 /
 H

ig
h

 c
h

ro
m

at
ic

 p
re

ci
si

o
n

 

M
o

d
u

le
 L

E
D

 h
au

te
 e

ffi
ca

ci
té

H
I-

ef
fi

ca
cy

 L
E

D
 m

o
d

u
le

É
co

n
o

m
ie

 d
’é

n
e

rg
ie

Ec
o

 e
n

er
g

y 
sa

vi
n

g

D
al

i o
u

 1
/1

0
V

 -
 D

M
X

 (
a)

D
al

i o
r 

1/
10

V
 -

 D
M

X

L
u

m
in

ai
re

 f
ro

id
C

o
ld

 lu
m

in
ai

re

A
u

to
 d

is
si

p
at

e
u

r
A

u
to

 h
ea

ts
in

k

IE
S

 /
 L

D
T

 
IE

S
 /

 L
D

T
 

C
o

n
fo

rm
it

é
 C

E
C

E
 c

o
nf

o
rm

it
y

C
o

n
fo

rm
it

é
 U

R
U

R
 c

o
nf

o
rm

it
y

C
o

n
fo

rm
it

é
 C

Q
C

C
Q

C
 c

o
nf

o
rm

it
y

TILE 7 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 8 G1 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 8 200x200 LED 700 mA 360 Lm 4,9 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
V-V+
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TILE 8 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 9 G1 • PITCH 23,5

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 9 94x94 LED 700 mA 360 Lm 4,9 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 9 3 85 20 X X • • • • • (b) • X X

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request

SECANTE | TILE | PCB LUMINEUX

23,5

11,75

PITCH ENTREAXE
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TILE 10 G1 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 10 23,5x94 LED 700 mA 90 Lm 2,45 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 10 3 85 20 X X • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request

12,5

12,5

PITCH ENTREAXE

50
9

4

25



14

TILE 11 G1

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 11 13,5x94 LED 700 mA 90 Lm 2,45 W/PCB 2700°, 3000°,4000° ou 5000°K

Dimension en mm
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TILE 11 3 85 20 X X • • • • • (b) • X X

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 12 G2 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 12 300x300 LED 350 mA 1400 Lm 14,7 W/PCB
2700°, 3000°, 3500°, 4000° ou 5000°K
Sur demande 2200° et 2400°K

Dimension en mm
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TILE 12 3 95 20 X > 90 • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 14 G2 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 14 150x300 LED 350 mA 700 Lm 7,35 W/PCB
2700°, 3000°, 3500°, 4000° ou 5000°K
Sur demande 2200° et 2400°K

Dimension en mm
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TILE 14 3 95 20 X > 90 • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 15 G2 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 15 125x300 LED 350 mA 580 Lm 6,12 W/PCB
2700°, 3000°, 3500°, 4000° ou 5000°K
Sur demande 2200° et 2400°K

Dimension en mm
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TILE 15 3 95 20 X > 90 • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 16 G2 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 16 100x300 LED 350 mA 460 Lm 4,9 W/PCB
2700°, 3000°, 3500°, 4000° ou 5000°K
Sur demande 2200° et 2400°K

Dimension en mm
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TILE 16 3 95 20 X > 90 • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 17 G2 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 17 75x300 LED 350 mA 350 Lm 3,75 W/PCB
2700°, 3000°, 3500°, 4000° ou 5000°K
Sur demande 2200° et 2400°K

Dimension en mm
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TILE 17 3 95 20 X > 90 • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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TILE 18 G2 • PITCH 25

DONNÉES TECHNIQUES

DÉSIGNATION
Dimension 
en mm

Type Courant 
max

Lm/PCB 
max

Puissance
max

Température

TILE 18 50x300 LED 350 mA 230 Lm 2,45 W/PCB
2700°, 3000°, 3500°, 4000° ou 5000°K
Sur demande 2200° et 2400°K

Dimension en mm
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TILE 18 3 95 20 X > 90 • • • • • (b) • • •

(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver
(b) Sur demande - On request
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